
Tournette (spin coater)  RC8 Süss-Microtec 

 Dépôt de couche mince par centrifugation à 

partir d’un matériau dissout dans un solvant 

 Film mince ~100nm – 100µm 

Caractéristiques 
 Marque : Süss Microtec,  

 Type : RC8 

 Wafers de 1 à 8 pouces. 

 Vitesse de rotation : 50 à 6000 rpm. 

 Temps de rotation : 1 à 999 s.  

 Accélération : 100 à 5000 rpm/s. 

 Possibilité d’enchaîner plusieurs 

programmes. 


